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※応募に関するお問い合わせは各部局の担当者までお願いします。

不要

必要

※ 貴部局にて申請がある場合は、事前連絡締切日までに所定の《事前連絡様式》にて、研究代表者名・研究分担者名等の連絡をお願い
致します。

概　　　要

【概要】
IoT社会の到来により急増した情報を活用するためには、革新的なセンサ技術などで効率的に
情報を活用するだけでなく、ネットワークの末端（エッジ）側で中心的な情報処理を行う
エッジコンピューティング等、従来のサーバー（クラウド）集約型から情報処理の分散化を
実現することが不可欠です。

本事業では、エッジ領域においてエッジデバイスにおけるリアルタイムの情報処理を主体
に、エッジサーバを含む領域で活用するAI半導体及びシステムに関する技術の開発を行いま
す。想定する産業領域については、産業動向、我が国の政策等から、我が国が世界に対して
強みを持ち、特に産業インパクトとしての大きさを期待出来る領域として、自動運転、産業
機械、医療・福祉分野を想定します。
本公募では、エッジコンピューティングにおける生成AIに関連する専用チップの開発と、関
連するシステムの開発を行うものを対象とします。公募要領の要件等を満たすよう応募して
ください。

応募方法

WEB入力フォームによる提出及びｅ-Ｒａｄによる提出

※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、Web入力フォームへの提出及び
ｅ-Ｒａｄへの応募情報の入力は各申請者が行ってください。

２０２４年度公募情報（競争的研究資金等） 【応募単位：研究者単位】                                                         

2025年度　省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業/革新的AI半導体・システム
の開発（追加公募）

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

2025年3月28日(金)

学内締切日
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